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ソニー銀行株式会社

金沢発「24代目が挑む循環型ものづくり」を応援！ 
投資型クラウドファンディング「Sony Bank GATE」新規ファンド募集（3月10日募集開始）

　ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、投資型クラウドファン
ディングのプラットフォーム「Sony Bank GATE」において、2023年3月10日（金）より、株式会社金森合金を営業者として、
出資の募集の取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。

　石川県金沢市に本社を置く金森合金は、高精度な精錬技術を強みとした循環型ものづくりでサステナブルな事業を300年
以上続けています。その卓越した技術は自社ブランド「KAMAHACHI」を通じたライフスタイル製品をはじめ、各種産業用機
械部品、さらにはロケット部品に至るまで、分野を問わず幅広い製品を生み出し続けています。
　Sony Bank GATE では、当事業を含む事業運営への出資を1口50,000円、目標募集金額10,000,000円で募集します。

投資型クラウドファンディング募集概要

ファンド名 ロケット部品素材を供給する伝統的砂型鋳造の承継　２４代目が挑む循環型ものづくり応援
ファンド

事業概要 アルミ・銅合金・その他非鉄金属製品の鋳造と製作販売事業

発行者（営業者） 株式会社金森合金

申込受付期間 2023年3月10日（金）～2023年3月24日（金）

資金使途 事業運営資金

目標募集金額 10,000,000円

1口あたりの申込金額 50,000円

会計期間 2023年4月1日（土）～2023年6月30日（金）

事業計画達成時のリターン
（目標リターン） 1.02倍（税引き後1.01倍）、年利8.096％（税引き後6.447％）

ファンドの事業内容の詳細につきましては、サービスサイトよりご確認ください。 1



営業者情報

会社名 株式会社金森合金

代表者 金森 和治

設立 1960年12月（創業1714年）

所在地 石川県金沢市松村6丁目100番地

資本金 1,000万円

URL https://www.kanamori1714.jp/

事業内容 アルミ・銅合金・その他非鉄金属製品の鋳造と製作販売事業
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